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1. 简介

Rosetta UP是在氧化锆骨架上压铸陶瓷瓷块的材料.

通过氧化锆骨架可以达到更高的强度和美学效果.

适应症为单牙, 多单元桥体以及氧化锆基底等应用范围很广.
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2. 预备指南

无尖角或锐边. 提示的尺寸应反映Rosetta UP修复体的最小厚度/厚度均匀.

TIP!

提示的尺寸应反映Rosetta UP修复体的最小厚度/厚度均匀.

氧化锆基底厚度要维持 0.6mm (毫米) 以上.

Anterior Crown

1.5mm

1.0mm

1.2mm

Posterior Crown

1mm

1~1.2mm

≥ 2.0mm
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回切的厚度要维持最少0.6 mm (毫米) 以上!

TIP!

3. 氧化锆骨架

用CAD设计修复体的全外形后, 用回切工程做氧化锆骨架的外形.

氧化锆骨架的颜色为最终颜色的浅一个颜色.

前牙 后牙
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氧化锆骨架的表面尽量无尖角或锐边.

清洁好回切工程的边沿, 为确保Rosetta UP的厚度.

抛光后, 为了氧化锆的 定化需要用三氧化二铝50清洁表面之后(粉砂50~80μm Al2O3), 在1050℃上15分钟
的烧窖.
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切端边缘 牙合面边缘 凹槽表面

※下表是 HASS Zirtooth(氧化锆)的参数表,其他氧化锆要按其参数表. 热稳定性

起始
温度 Up / Dry 温度上

升速度
最高
温度 保持时间 真空

500℃ 1 min 65℃/min 1,050℃ 15 min NO

TIP!

把氧化锆的骨架设计为发育叶的外形时, 可以增加Rosetta UP和氧化锆之间的粘洁效果.
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结束热处理厚要检查氧化锆股价的重量

蜡的重量 = 全体重量 - 氧化锆骨架重量

颊侧和舌侧的制备厚度为不能不少于 
3毫米.

TIP!

好

1 ~ 1.5 mm
3 mm 以上

可以 不推荐

设计氧化锆骨架是要考 前牙的交合面的.

为了修复体的定性, 宽度设计 1~1.5mm.
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4. 做蜡型

做蜡型必须得使用有机蜡, 不然会在修复体表面上发生残渣.

前牙 后牙

蜡型的厚度不能少于 0.6 mm(毫米).

TIP!
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5. 铸道

铸道要沿陶瓷材料流动的方向, 安插在蜡型制作的最厚部位, 以免影响铸瓷材料的流动性.

蜡铸道直径Ø为3-3.5mm，蜡铸道长度3~8mm 铸道和包埋圈底座的角度为∠45-60° 

铸件与硅橡胶圈的距离为最小5mm 一个修复体, 一个铸件.
牙冠的厚部可以固定通风孔, 以便气体容易排放.

瓷块的大小被影响氧化锆股价 
的重量, 要按氧化锆的重量来
决定瓷块的大小.

蜡的重量 = 全体重量 - 氧化锆
基底重量

包埋圈底座 蜡型重量 包埋圈

R10 1块(3g) ~ 0.7g 100 g

R15 1块(4.5g) 0.7 ~ 1.2g 200 g

R20 1块(6g) 1.2 ~ 1.4g 200 g

m
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比色板

比色版比较

LT 0 / HT 0
(W4)

LT 1 / HT 1
(A1)

LT 2 / HT 2
(A2)

LT 3 / HT 3
(A3)

LT 4 / HT 4
(A3.5)

Vita Classic
Shade
(维他比色版)

BL BL1 / BL2

A A1 A1 / A2 A2 / A3 A3.5 A4

B B1 B2 B2 / B3 B4 B4

C C1 C2 / C3 C3 C4

D D2 / D3 D3 D3

6. 选择瓷块

TIP!
为了达到最好的美学效果,
瓷块要选比最后颜色浅一个颜色(为了防止染色后颜色显得偏灰色)

透明度为要考虑与周边牙齿的配合.

晶体二硅酸锂瓷块 + 氧化锆骨架 

A1 A2 A3 A3.5 B1 B2 C1 C2 D2W4 A1 A2 A3 A3.5W4

A1 A2 A3 A3.5W4

HT MT

L T
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关于细节的内容, 请参照包埋材料的使用说明书.

TIP!

7. 包埋

用手混合20秒之后, 在真空下再次混合包埋材, 以便增加修复体的强度和光泽.

用于压铸用陶瓷的以磷酸盐为基的包埋材料
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8. 烧结

确认包埋材完全固化之后, 除掉硅橡胶圈.

用石膏刀去除包埋圈底部表面的粗糙点. 检查 90°角

放在炉膛后部, 铸口向下倾斜

烧结温度和时间请参照包埋材料的使用说明书.

ex)

TIP!

最高温度  : 850℃

250℃

850℃

25″/ 35″

40″

用于压铸用陶瓷的以磷酸盐为基的包埋材料
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9. 压铸

放瓷块和推杆时, 温度应该是常温.
- 参考照片 -

按照瓷块的大小设定参数表.

参数表

　 透光度 直径 比色       包埋圈 起始温度 升温速率 最高温度 保持时间 真空开始温度 真空关闭温度

*Horizon

HT  R10( 3 g ) / 
R15( 4.5 g ) W4, A1, A2,

A3, A4

Small 
(100 g)

700℃ 45℃/min 915℃

15 min 

700℃ 915℃
LT

HT R20
( 6  g )

Large (200 g) 30 min 
LT

　 透光度 直径 比色      包埋圈 起始温度 升温速率 最高温度 保持时间 真空开始温度 真空关闭温度

*Austromat
Press-i-dent

HT  R10( 3 g ) /    
 R15( 4.5 g ) W4, A1, A2,

A3, A3.5

Small 
(100 g)

700℃ 45℃/min 930℃

20 min 

Auto1 6
LT

HT R20
( 6  g )

Large (200 g) 30 min 
LT

压铸机的温度和实际温度之间会发生差异, 如压住后发生问题可以参考如下方式来能找到合适的压铸温度
 - 修复体的表面上发生旗袍或变色 : 请将最高温度降低 5~10°C 
 - 没有完全压铸时 : 将提升最高温度为5~10 ℃, 或再次增加维持时间5分钟

请不要用两个R10来替代R20.

*Austromat Press-i-dent is a registered trademark of DEKEMA.

*Horizon is a registered trademark of Shenpaz.

TIP!
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10. 去包埋

用分离盘分离包埋圈, 包埋圈在断裂点断裂.

用三氧化二铝(Al2O3)50 μm 去除氧化铝推杆上残留的瓷块.
用 4 bar(60 psi)的压力进行粗喷砂. 用 2 bar(30 psi)的压力进行细喷砂.

TIP!

湿润打磨区, 避免陶瓷材料的过热.
推荐低速和轻压. 不要快速切割牙桥, 因为这样会导致隐裂
点, 对随后的全瓷修复会带来隐患.
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11. 个性化

铸道的连接点要湿润打磨. 调整密合度时. 用合适的打磨工具来完成表面纹理.
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12. 染色/上釉

用三氧化二铝 在 1 bar(15psi) 的压力下喷砂修复体并在应用涂层材料之前, 先用流
动的水或蒸汽来清洗修复体.
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13. 临床病例

前牙

后牙

Courtesy of CDT. Won Pil Jang and Dr. Hee Kyong Lee, Seoul, Korea

Courtesy of CDT. Won Pil Jang and Dr. Hee Kyong Lee, Seoul, Korea
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适应症

禁忌症

- 龈下准备非常深 - 压住在未烧结的氧化锆基底上 - 达磨症

Rosetta UP

氧化锆骨架

部分冠, 前牙冠, 后牙冠
（在氧化锆骨架上压铸）

3单元桥
在氧化锆骨架上压铸

在氧化锆骨架上压铸的种植体

14. 适应 / 禁忌症
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直径 (mm) 个/盒

R10 Ø12.7 × 10T 5块

R15 Ø12.7 × 15T 3块

R20 Ø12.7 × 20T 3块

15. 产品型号

晶体二硅酸锂瓷块 + 氧化锆骨架 

晶体二硅酸锂瓷块 + 氧化锆骨架 
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Lithium Disilicate Press on Zirc
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* R10可用于100g或200g铸造模具。
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